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(54) THIẾT BỊ GIA CÔNG BẰNG LAZE



 

 

(21) 1-2021-02875 

(57) Sáng chế đề xuất thiết bị gia công bằng laze có khả năng loại bỏ xỉ hàn 

đồng thời giảm số lượng các bộ phận và chi phí sản xuất. Cơ cấu kẹp (10) của 

thiết bị hàn bằng laze (1) kẹp chi tiết gia công (3) giữa phần kẹp dưới (24) và 

phần kẹp trên (32) trong quá trình hàn điểm. Đầu phía bên của phần kẹp trên 

(32) nằm cách một khoảng định trước (D) so với vùng hàn (3b) của chi tiết gia 

công (3) và bộ kích hoạt (40) dẫn động phần kẹp trên (32) từ vị trí kẹp được thể 

hiện trên FIG.7 đến vị trí thu lại được thể hiện trên FIG.12 sau khi hàn điểm. Vào 

thời điểm này, đầu phía bên của phần kẹp trên (32) đi qua gần thanh cạo (26) với 

khoảng định trước (D) hoặc nhỏ hơn. 
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